2026湖北省科技奖提名公示

候选人基本情况： 
	姓名
	[bookmark: _GoBack]王逸群
	从事专业
	光电子信息-集成电路

	职称
	正高级工程师
	受教育情况
	清华大学博士研究生

	工作单位
	湖北星辰技术有限公司


提名者及提名意见: 湖北省科学技术协会
王逸群同志作为从清华大学走出的优秀青年学者，扎根产业一线十七年，成功实现了从基础研究到产业化的跨越，是产学研深度融合的杰出代表，特此郑重推荐。
该同志在核心技术攻关上成果斐然。面对高分辨率图像传感器的“不可能三角”，他带领团队攻克了小尺寸高宽比金属格栅、深槽隔离（深宽比达18）、垂直栅极等关键工艺，成功研制出像素尺寸0.7μm、规模6400 万的国内领先三维图像传感器，感光能力提升20%，噪声减少90%，累计推动26 款芯片量产，广泛应用于智能手机与自动驾驶领域，获得湖北省专利奖。在存算一体领域，他主持开发了与CMOS 工艺完全兼容的高性能忆阻器集成工艺，实现了2Mb 超大规模单核阵列和超30TOPs/W 的卓越能效，有力推动了全球首款商用大容量忆阻器类脑芯片的研发。
尤为突出的是，王逸群同志具备将技术优势转化为产业生态优势的卓越能力。他主持和参与了国家重点研发计划等16 项重大科技项目，总经费达6.09 亿元，申请专利75 项。在运营湖北江城芯片中试公司期间，他凭借对产业链痛点的深刻洞察，成功吸引社会资本3.6 亿元，打造了连接设计与制造的“关键桥梁”，累计服务企业超30 家，其中初创企业占比75%，有力推动了芯片设计企业的快速成长。在星辰技术公司，他带领团队构建了覆盖设计仿真、工艺开发到量产测试的全流程先进封装技术体系，直接促成超20 亿元的量产合同，保障了国产算力芯片的供应链安全。
王逸群同志不仅是一位能攻克尖端技术难题的工程师，更是一位能建设运营重大产业平台、引领行业发展的复合型领军人才。他的工作对提升我省集成电路产业能级、实现高水平科技自立自强意义重大。经研究，我单位一致同意推荐王逸群同志申报湖北省青年科技创新奖。
候选人的主要科学技术成就和贡献：
王逸群，清华大学电子科学与技术专业博士，正高级工程师，现任湖北星辰技术有限公司总经理、湖北江城实验室常务副主任，兼任湖北电子学会理事、湖北省半导体行业协会秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会理事、全国集成电路标准化技术委员会委员，入选湖北省青年拔尖人才，专注于集成电路先进封装技术攻关与存算一体芯片创新应用，是国内较早开展存算一体芯片产业化的青年科技人才，从事芯片架构设计、工艺开发、成果转化与产业化平台建设运营工作17年。
他长期专注于面向高端芯片的先进封装工艺技术研发和产业化，开展了一系列创新工作。围绕高密度高精度互连与多层晶圆混合键合堆叠封装结构，开展高均匀性晶圆极致减薄、高精度混合键合、多层布线互连等核心工艺开发，并实现先进封装技术在高带宽AI推理芯片以及像素级控制高分辨率三维图像传感器芯片的产业化应用。近五年，主持参与国家重点研发计划、湖北省科技重大专项等科技攻关项目16项，项目总经费达6.09亿元；申请发明专利75项（授权35项），获湖北省高价值专利奖及湖北专利奖，产业化合同金额累计超过20亿元，有力支撑国产芯片自主可控发展。代表性成果如下：
（1）面向高性能AI芯片需求，提出基于多层晶圆混合键合技术的HTI（High Throughput Interconnection）互连方案，攻克高互连密度及高达10层晶圆混合键合堆叠的先进封装成套工艺，实现AI芯片访存性能大幅提升。
（2）攻克晶圆级混合键合三维堆叠工艺难点，研制出国内领先的像素级控制高分辨率三维图像传感器芯片，并实现量产应用。
推选单位：湖北电子学会
